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工程教育——新工科

2017年2月以来，教育部积极推进新工科建设，先
后形成了“复旦共识”、“天大行动”和“北京指
南”，并发布了《关于开展新工科研究与实践的通
知》、《关于推进新工科研究与实践项目的通知》
，全力探索形成领跑全球工程教育的中国模式、中
国经验，助力高等教育强国建设。
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工程教育认证
刘延东副总理对中国加入《华盛顿协议》作出批示：
此项工作做的出色也很有意义。向参与工作的部门和
同志表示祝贺和感谢。并提出：
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⚫ 促进我国工程教育的改革，提高工程教育的质量

⚫ 密切工程教育与工业界的联系，提高工程教育人才培养产业
适应性

⚫ 建立与注册工程师制度相衔接的工程教育专业认证体系

⚫ 促进工程教育的国际交流，实现国际互认



北工大计算机学院与企业合作

从2004年起，先后与Intel、Microsoft、Altera、
ARM、Cypress、TI、Xilinx、Atmel等国际知名企业
合作，得到了这些企业在硬件平台、开发环境上的
大力支持，大大提升了学生的工程能力。
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实验中心环境
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与Intel的合作
2004年建立了“北京工业

大学——Intel嵌入式系统联合
实验室” Intel公司向我校捐赠
了价值5.55万美元的XScale嵌
入式实验平台，并承办了Intel
嵌入式系统教学技术培训。
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2009年建立了“北京工业大学——英特尔嵌入式技术联合实验
室” Intel公司向我校捐赠了10套价值16290美元的“凌动
（Atom)”实验平台。
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2011年7月承办了“教育部高等学
校青年骨干教师高级研修班暨英
特尔嵌入式系统课程师资培训”
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• 2012年成为英特尔嵌入式技术方面深度合作的10
所大学之一（唯一1所非985学校）， Intel公司向
我校捐赠了价值178万美元的软硬件实验平台。其
中包括：30套Atom实验平台、30套VxWorks操作
系统开发套件、50套Simics全仿真开发套件。

• 2013年11月继清华、浙大之后第3个获赠伽利略平
台（5套+2014年40套+2015年45套）。

• 2015年获赠Edison平台5套

• 2013年11月参与Intel 的“实感技术”大学计划。
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2013年在乌镇、
2014年在峨眉山、
2015年在普陀山
参加中美嵌入式高
峰论坛

2015年在凤凰
城Intel嵌入式
总部参加英特
尔嵌入式研究
和教育峰会
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成果体现
⚫ 2010年“嵌入式体系结构”课程入选“教育部——英特尔

精品课程”建设项目。

⚫ 2015年“嵌入式技术课程设计”课程入选“教育部——英
特尔产学合作专业综合改革项目”

⚫ 2017年“教育部——英特尔产学合作协同育人项目”：
FPGA师资培训

⚫ 授权发明专利2项、实用新型2项、软件著作权3项

⚫ 发表论文10余篇
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成果体现
2004年获教育部、信息产业部主办的“全国大学生电子设计
竞赛——2004年嵌入式系统专题邀请赛（英特尔杯）”三等
奖

无线智能心血管诊断系统
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2008年获教育部、信息产业部主办的“全国大学生
电子设计竞赛——2008年嵌入式系统专题邀请赛
（英特尔杯）”二等奖

嵌入式体感健身器
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2012年获教育部、工业和信息化部主办的“全国大
学生电子设计竞赛——2012年嵌入式系统专题邀请
赛（英特尔杯）”二等奖

基于谷歌地球的名胜古迹游览系统
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2014年获教育部、工业和信息化部主办的“全国大
学生电子设计竞赛——2014年嵌入式系统专题邀请
赛（英特尔杯）”一等奖

上肢辅助复健系统
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2016年获教育部、工业和信息化部主办的“全国大
学生电子设计竞赛——2016年嵌入式系统专题邀请
赛（英特尔杯）”二等奖

围棋机器人
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2014年获教育部举办的“中美青年创客大赛”第
一名
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UEFI在X86和ARM平台上的移植

在Atom E6xx平台上UEFI引导界面

在TI OMAP4460平台上Shell界面



在Simics Ebony 板上运行VxWorks 5.5

VxWorks & Simics



在Simics Ebony 板上运行多个VxWorks 5.5
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无线视频监控系统

2015年国家大学生创新创业训练计划联合基金项目
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基于Intel平台的机器人课程共建、培训及
科技创新竞赛（与ASU合作）

计算机

ASU 
VIPLE

Wi-Fi

机器人
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基于Edison
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基于Galileo



2015英特尔IoT机器人创新培训与实践冬令营
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2016英特尔机器人创新培训与实践夏令营
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教材
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2006年6月建立“北京工业大学——AlteralEDA/SOPC
联合实验室”，Alteal 公司向联合实验室捐赠了70多万美元
的设备和软件。

与Altera的合作
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GX-EDA/SOPC综合实验仪
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SOPC创新实验教学系统
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⚫ 数字逻辑（48学时）

⚫ 数字逻辑实验（12学时）

⚫ 计算机组成原理（56学时）

⚫ 计算机组成原理实验（12学时）

⚫ 计算机组成原理课程设计（60学时）

⚫ 数字系统设计（32学时）

⚫ 嵌入式系统工程设计方法（32学时）

开设的主要课程
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相关著作
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相关著作
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基于FPGA的微机原理与接口创新试验系统
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在Altera公司举办的“NIOS嵌入式处理器设计大
赛”中多次获奖
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与Microsoft的合作
2004年7月，微软公司向

计算机学院赠送了嵌入式操作
系统——Windows CE.NET和
Embedded XP开发工具，并于
2005年3月成为全国6所微软授
权的嵌入式系统认证培训中心
的高校之一。
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2005年3月成为微软授权的嵌入式系统认证培训中心
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Windows 10 for IoT

Intel MinNowBoard Raspberry Pi Ⅱ



2005年“嵌入式系统”课程入选“教育部——微
软精品课程”建设项目。

成果
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2005年获微软公司主办的“全球大学生嵌入式系统
挑战赛”优胜奖

运动个人助理
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5. 2005年获IEEE举办的“第六届计算机学会国际设
计大赛（CSIDC）”优胜奖，这是中国首次进入该
项国际计算机界最高级别比赛的前10名（TOPTEN）
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与ARM的合作

软件著作权2项
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与TI的合作
2014年建立了“北京工业大学——美国德州仪器公司

（TI）物联网联合实验室。
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成果体现
⚫ 2016年“教育部——德州仪器（TI）产学合作协同育人项

目”：基于CC3200的教育机器人平台开发

⚫ 2018 年“教育部——德州仪器（TI）产学合作协同育人项
目”：基于TI Launchpad的智能硬件开发

⚫ 软件著作权2项、实用新型1项



成果

OMAP 3530核心板 OMAP 4460核心板
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海信POS无线外设——微型热敏打印机
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海信POS无线外设——VFD客户显示器
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海信POS无线外设——LCD客户显示器
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海信POS无线外设——多功能读卡器
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海信POS无线外设——通讯模块

CC2564 BT CC3200 WiFi CC3000 WiFi
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海信POS无线外设——无线显示

DM8148+WG7310
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基于CC3200的无线可视对讲

音频模块 视频模块
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基于CC3200的无线可视对讲

安卓客户端 iPhone客户端
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基于CC3200的无线小车
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与CYPRESS的合作
2013年建立了北京工业大学–ARM–CYPRESS PSoC联合

实验室与培训中心。
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成果
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与Atmel的合作
2011年建立了“北京工业大学——Atmel AVR联合实验室”

Atmel公司向我校捐赠了30套EVK1100实验平台。

2015年计划在mbed OS上进行合作。



Thanks ！


